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系爭產品進行AES分析之示意圖

金(Au)佔最表面金屬之含量比
	
	Au
	Pd
	Cu
	Au/(Au+Pd+Cu)

	Fig.1
	31.3%
	24.0%
	4.9%
	52.0mol%

	Fig.5
	39.2%
	20.2%
	4.1%
	61.7mol%

	Fig.9
	44.6%
	18.1%
	2.3%
	68.6mol%


以Fig.1為例，金(Au)佔最表面金屬之含量比的計算方式如下：
導電性金屬為Au(31.3%)、Pd(24.0%)、Cu(4.9%)，而該等總計60.2%(即31.3%+24.0%+4.9%)中，Au有31.3%，故以31.3/60.2＝52.0 mol%
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